
mini

高温環境下でも高いパフォーマンス

3台密着取付しても
周囲温度40℃、25A通電可能

放熱性の高いヒートシンクと熱抵抗の低い半導体を搭
載し、業界トップクラスのスリムサイズを実現。
さらに、3台密着取付時でも周囲温度が40℃で25A通電
可能なソリッドステート・リレーで、お客様の制御盤
の小型化に貢献します。

設計 制御盤の設計自由度向上

詳しい情報はこちら
G3PJ

ヒータ用
ソリッドステート・リレー
G3PJ

vol. 6

SASP-109A 8

22.5mm

実物大

*1

熱抵抗の低い
半導体を採用

3台密着取付時の
負荷電流－周囲温度定格（代表例）
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G3PJ-225B-(PU)

従来品
G3PE-225B-(L)
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